
開催結果報告書

主催

2026年6月10日（水）～12日（金）10:00-17:00 東京ビッグサイト西3ホール



開催概況

成長市場のニーズを捉える！
センサと半導体後工程の最先端技術の専門展示会を同時開催

今回で9回目の開催となったSmart Sensingは、単なるセンサ関連製品のPRにとどまら

ず、近年のAI需要の急拡大に対応する技術やサービスが出展者により披露されました。

社会全体や企業活動にとってますます重要視される、データ収集や分析基盤の構築、センサ

技術による自動化・省人化などへの普及・拡大へ、センサビジネスに従事される皆様のさらな

る市場開拓、事業拡大を力強く後押しする機会を創出いたしました。

また、半導体産業の成長を牽引すると期待されている後工程は、自動運転、エッジデバイス

など高性能化のニーズの高まりや、AIの急激な進化によるサーバー、データセンターの電力需

要が増加する今、AI半導体やチップレットなどの革新的技術に期待が集まっています。

SEMISOL（セミソル）半導体後工程技術＆ソリューション展は、チップレットや2.5D/3D

パッケージング、光電融合、次世代材料・装置などの日本の卓越した技術力、製品開発力を後

押しする展示会として、メモリ・インターポーザー・基板などの分野を含む、半導体業界のさま

ざまな領域に従事される皆様のビジネス拡大の機会となりました。
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開催結果

構成
展示会

会 期
会 場

2026年6月10⽇（水）〜６月12⽇（金）10:00-17:00

東京ビッグサイト西3ホール

主 催 株式会社JTBコミュニケーションデザイン

展示規模 64社82小間

メディア
パートナー

来場者数

来場参加者数

4,836 名

開催日 天候 来場者数

６月１０日（水） 1,368名

6月1１日（木） 1,684名

6月１２日（金） 1,784名
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フロアマップ



■出展者：

金沢大学振動発電研究室 / 住友金属鉱山 / ヤシマ電気 / 横山商会 /

エネルギーハーベスティングコンソーシアム / リンテック

■併催セミナー：

▼センサー×振動発電：サプライチェーンから事例まで

6月10日（水）14:00 - 14:50

・金沢大学 先端科学・社会共創推進機構 特任助教 北 翔太 氏、髙村 亜由美 氏

・住友金属鉱山 技術本部 材料研究所 結晶グループ グループリーダー 泉 聖志 氏

・ヤシマ電気 横山商会 開発部 開発1課 高田 慎一 氏

▼エネルギーハーベスティングの現在地 ～Ambient IoTの潮流～

6月10日（水）14:50 - 15:30

・エネルギーハーベスティングコンソーシアム / NTTデータ経営研究所 松末 竜 氏
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振動発電デバイス、熱電モジュール、磁歪合金単結晶、エネルギーハーベス

ティング技術を活用した自立電源型IoTシステムなどが一堂に展示された

自立電源型IoTパビリオン。環境発電技術の最先端に触れ、産学官並びに企

業間のオープンイノベーションを促進する場になりました。

製品開発や実用化事例など、参画企業・大学が各技術のデモやシステム構築

例、バッテリーレスIoTの社会実装に向けた最新の取り組みなどを紹介する

場となりました。

Co-Creation Booths -テクノロジーやビジネス・アイデアなど体験・体感し、ビジネスコラボレーションに繋げる企画展示-

■出展者：

アイクリスタル / iFlasco / QuantumCore / データケミカル

データとAIが導く未来ゾーンは、センサから取得される知能化データとAIの

融合によって、新たな社会システムや革新的サービスの創出を目指す場とし

て実施しました。プロセスインフォマティクスを活用した生産技術DX、思考

拡張AIを活用した調査サービス、レザバーコンピューティング技術を活用し

た、音声認識・話者認識などの分野で応用されるエッジAIソリューション、実

験・製造データのAI・機械学習解析クラウドサービスなどが展示され、会場

では活発な商談が行われました。

自立電源型IoTパビリオン データとAIが導く未来ゾーン
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主催者企画セミナー/出展者プレゼンテーション

開催期間中は、横浜国立大学 総合学術高等研究院 半導体量子集積エレクトロニクス研究センター 教授 井上 史大先生による基調講演を皮切りに、

経済産業省によるわが国の半導体政策のほか、半導体後工程技術、チップレット実装等、最先端の半導体技術をテーマにしたSEMISOLセミナーを

開催しました。また、 Smart Sensingセミナーでは、フィジカルAIや手指動作・触覚センシング技術、においセンサ、振動発電などのセンサおよび周

辺技術を取り上げ、専門家をお招きした講演や出展者によるプレゼンテーションを連日開催いたしました。
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主催者企画 センシング体験コーナー

■Sensing Garden 協力：ジャパンディスプレイ様

センシングで作る新たな世界/Sense-Built Worlds

「触れる」が「動かす」に変わる。「こんなものまでセンサーに！？」驚きの未来を体験いただけるコーナーを新設し、来場者にデモ体験を行っていただ

きました。

■ゴルフセンシング体験コーナー/匠の技センシングコーナー 協力：東北工業大学様

前回、反響の大きかったゴルフセンシングを今回も開催。ゴルフスイングで力のかけ方の可視化する体験コーナーを設置。また、熟練の技継承に繋が

るセンシング技術を匠の技と称し、製造業のご来場者を中心に見学されました。
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展示会ハイライト



※Smart Sensing/SEMSOL 来場登録アンケートより集計
N=5，800 9

来場者の業種・職種 来場者登録時アンケート

業種

来場者の約40が％が
電子部品・デバイス、半
導体、精密機器・産業機
械・ロボット分野の来場

職種

来場者の45％が研究開発、
製品開発・設計、事業開発、
生産管理分野の来場
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お問い合わせ

■Smart Sensing/SEMISOL 事務局

（株）JTBコミュニケーションデザイン

〒105-8335 東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング

E-mail：smartsensing@jtbcom.co.jp
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